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Moderne Leiterplattenfertigung

Dic Anforderungen an die Leiterplattenproduktion steigen stetig an. Anbieter miissen nicht
nur immer kleinere Leiterplatten mit zusdtzlichen Lagen fertigen, sondern auch Umweltaspek-
le im Blick behallen. Newe Vakuum-Atzanlagen erweisen sich daliir als hillreich,
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CLEKTHINIKFERTIGUNE

Beschtung wird Imuner wichtiger, Dic
Atzanlagen won Pill sind geschlosse-
i Bwsleme. MWichts won den genutzten
Chemikalien dringl aach aulfen, Bine
Tulthelasiung M die Mitacbeiter in der
direlten Unmigebung bed lunkiionivren-
der Absausung der Anlagen Ist kaum
miigshiaT,

THe Anlage is0 m threm Tinsalg sehre
Nexilel. standardplatien aly einer Stir
ke von 50 pm bis hin zu 5 mm kdéanen
in oinound derselben Anlage verarbeiiel
werden. Durch die moderne Stenervng
sind bei Produkiwechseln keine profan
Umstell proeesse mehe nitig.

Bl G&EW Twilerplallen wird aul sol-
che Munklionen ond Ausstattunrpsdctails
grifien Werl gelewl, Tler Lailerplac-
ten-Hersteller luat sich. neben den gén-
gigen Qualiliisserlifikaten wie beispiels-
welse 1500 2001, ebenfalls nack DIN
EIv IS0 14000 werlifisieren lassen. Kin
Forlilikay, das speziell die Aspekle des
Umweltmanapements  ¢ines  Betriches
bogutachlet. Krilerien, die fir die Pro
dulrion in Dresden enorr wickliy sind.
S wallen sicherstellen. dasa unaere
Progesse in der Fertipung hestmiglich
urnwelivericiglich sind. Und da gehért
eben auch dagn, diss der Ateprozess un-
seren elgenen Ansprichen penugl’, er

KIATE Cirit Weeher, Creschiftsfithrerin der
el Leiterplatten.

Saures oder alkalisches Atzen

Auch kénnen in der Anlape sawre
und allkalische Atrprozesse angewenidel
werden. [Me saucen Lésungen fiir den
Thotoresist und alkalische Atzmittel bei
der Bearbeileng des Metallvesiag, e
Hegenerazion und das Handling der al
kalischon Thsungen sind debei deollich
sehwieriger,

Mun wirde, wm dein Anforderungen
des Markres weiter gerecht e werden,
in dlen Nassprosess bet der Pertinung
investiert. Mit der Vakuum Atz Tech
nulug'w. isl s 1'r11'_5g|1'|.'||, in horivonlalen
Lupchlantanlager Ober und  Unter
sedle ddor Letlerplatien fu gleicher Qua-
litit end mit heher Mrizision zun dtzen.
Ein autwindiger wmd  zefirachender
Machdte-Dueehlanf  fillt damit weg.
Durch  die Vakuum-Atz-Technologi
kasmmie der Ala-lakior anl vier verbes.
sert werden. Die Ateflanken sind we-
sentlich ateiler, das kommt der verfeine
rung der Layouts sugote, Ebenso wurde
elie Unleriteeng der Lelterbalinen mini
miert. e Nachfrags der Industrie nach
dern Vakumn-Verlabicen ist nach wie vor
selir profs.

Die alkalische Azanlage von
Fill irn Einsatz bei GEW Leitar-

plattan in Dresdan.

ln der Entwicklungsabteilung von
Tl worde das Vakuum-Madul permz
menl an die jeweils aktaellen Bedirf
nizze angepasst. Deshalk kinnen nun
boispiclswaeise Todlerplallen van der 'o-
lierstirlee S50 pum bis hin zuor 3 mem-TPlat-
temalithe  bearbeitel werden — ohine
Umrismung und Zeitverdust, Neben dem
Trangportsystem  wurslen  durtiber he-
naus avch die disen weilerenbwickel L
Winkel tnd Abstinde warden so ange-
pasal, dass die Verleilung der .-:':Llr.e"li.'m.il.;-
leelt verbessert ist.

Qualitit dank Atzanlage

L¥ie neue Atranlage von Pill, mit der
Option anch alkalisch «u arbeiten, arbai-
el mil Cheinie vor Mellermid hezie
hungsweise anderer Hersleller und mil
Ruslerchlorid (Salzsiore, Peroxid, Was
sermischungen), Dic Anlage hat wine
muclerne Altshamimer und konnte durch
die medulare BPavweise mit ciner Finga-
hestation, dem Sizmadul, einem Heple-
nisher, einer Kasladenspile ond cinemn
Trockner axakl an die Bediivfnisse von
GEW angepasst werden. Thank des non-
en Sesiems kannte GEW gine deatliche
{jualititsverbesserung erreichen,  Die
bisherige  komwentionelle  Anlage  war
auch schon etwas in die Jahre gekom-
ragr, Wi der Trvestition hat der Leiter
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Wartungsfreunclich: Einlacher Ausbac des Dlisanrohres fiir einfa-

che Wartung der RPill-Systeme.

platten-TTersteller alse gleich mehrere
Zicle erreicht: Die Stcigerong der Quali-
il die Verbesserung der déglichkeilen
und der Flesilklithl in der Fertigung so
wie eine wesentlich hihers Umwel lver-
triglichkeit. All dicse Aspekte wurden
ril der neven Anlage amgeselal. MNach
ciner kurzen Teslphase okt die Anlage
bereils unler Valllast,

Photo- und Metallresist in einer
Kammer

Entschenfond 20 G war aber,
dass die newe Anlame Photo- gnd Me
Lallresist in derselben Rarmer vorars
beiten kann - direk| nacheinander, ohne
anbwdndige Wartwngainterealle dazwi-
schen, Tm lantenden Prozess wied ner-
malcrweise das Spdlwasser dber dic Zeit
alkalisch, Tm Pill-Prozess kann das spil-
wasser bel Bedarl noch sl angesiinert
werden und bleibt daderch neutral. Das
Ziel fst es, die weitere ungeplante Ablé
sng dles Resists inodiesem Processschritt

ww vermindern,

bdil der newen Fill-Aniage funlcio
nicri die Verarbeitung von Pholo- unl
Metallresist whne Wartung und  Um
Bauten. Dic Flexibilitdt und kures War-
tungaintervalle sind jedoch vor allem in
der Prototypentertiguny sehr wichtig,
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damit wirtschaftlich gearbeicet werden
kann, e newe Technik crlaubt ez an
Berdem, die Prozesse in der Anlage ex-

alel v Alrwachen und zu stenera, Uher

stindige Messungen wnd eine konstante
Cherwachung der Sollwerte wird die
richtize Dosierung der Chermie orreichi
Lrreichl werden Liirzere Durchlaufaei-
ten in der Anlege, wine Roduzierung der
Fehlerguote und daduwseh die Vierbesse-
rung wan Oualitdt vnd Prodalitivitil,
Alkalische Materialien sind wesentlich
anfwindiger ynd komplizierter zu hear-
beiten, Ein optioaler PIT-Wert von 5.6
sollte miulichst genan cingehalten wer-
der. Dichtenessunpern und dic Cher
wachuny des PH-Wertes im Proscss
begleiten die Perliguny, Im Bedarfsfall
wird kentigiert. Kaan der enge PT1-Kor-
ridor nichi Eiugch;{lh:n wiarden, wird der
Progess verlangsame Ist der PH-Warl
gering, wird mibglicherweise zn wenip
Fupter abegetragen oder es hann m Bx-
tremiillen sogar wu Atzausfillen fiihren.

CrdW ist dberzeugt mit der neuw-
e Anlage einen sinwollen und guten
schritl pach vorn memache zu haben, wm
i cinem hart wmbkimpllen Markt weiter
#u busiehon, The Anforderangen bei der
hochgualitativen  Leilerplatenforlignng
werden sehlictilich auch in Yuliunll wei-
ter ateigen. Tl
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